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尊敬的謝偉銓主席, BBS，您好： 

本會全力支持「土地共享先導計劃」 

 土地房屋供應一直為多屆香港特區政府面對的重要議題之一，今屆

政府積極尋求多方持份者的意見，務求平衡社會各界的聲音，乃本港之

福。先導計劃綜合私營及公營房屋的需要，相信有助短期房屋的供應，

更有效釋放閒置的土地，迎合現時社會迫切的房屋需要。 

 由於先導計劃包涵多項的利誘措施，充分考慮及平衡到私營市場的

利益，達至公私營雙贏的情況。本會認為計劃能夠吸引私營公司願意釋

出土地，為政府成立擴大可建房屋土地的比例，補足政府長遠的房屋供

應規劃。本會樂見計劃已涵蓋發展規劃及分配的重要元素，以支援整個

房屋發展項目，妥善利用香港的寸金尺土。 

 本會全力支持《土地共享先導計劃》，寄望立法會能盡快完成並通

過先導計劃的修訂，舒緩香港的房屋需求同時，優化市民的生活環境及

提高整體的生活質素。如有查詢，敬請與本會秘書處聯絡(電話：2219-

9325)。  
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政安！ 

香港註冊承建商商會 
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